
 

2026年 9月 18日 

各  位 

山 一 電 機 株 式 会 社 
代表者 代表取締役社長 亀谷 淳一 

（コード番号：6941 東証プライム市場） 

フィリピンにおける第 4工場建設に関するお知らせ 
 
当社は、2026 年 9 月 18 日開催の取締役会において、当社の連結子会社である Pricon 

Microelectronics, Inc.（フィリピン、以下「Pricon Microelectronics」）に第 4工場を建設すること
を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 

1．第 4工場建設の目的 
 
当社グループでは、半導体市場をはじめ、車載、通信（AI サーバ）、産業機器などの市場にお
ける中長期的な需要拡大を見据え、グローバルな生産能力の増強と安定供給体制の強化を進め
てまいります。 

Pricon Microelectronics においても、今後の事業拡大に対応するため、生産スペースの確保が必
要となっていることから、新たに第 4工場を建設することといたしました。 
 
2．第 4工場の概要 
項目 内容 

所在地 Light Industry & Science Park IV（LISP IV）, 
Malvar, Batangas, Philippines 

建物 3階建て 

延床面積 約 30,000㎡ 

主な用途 半導体テストソケット、コネクタ等の製品組
立 

投資総額 約 65億円 

建設工事開始 2027年 2月（予定） 

建物完成・引き渡し 2028年 9月末（予定） 

稼働開始 2028年度下期（予定） 
 
投資総額には、建物投資額および備品・諸経費を含み、既存工場の移転費用等は含んでいませ
ん。 
 
3．第 4工場の特長 
・生産動線を最適化したレイアウトによる品質・安全性の向上 

・部品内製化の拡大による品質・コスト・納期（QCD）のさらなる向上 

・設備の自動化・ロボット化による生産性の向上 

・太陽光発電設備の導入による再生可能エネルギーの活用 
 



これらの取り組みにより、成長市場における需要変動や顧客ニーズに柔軟かつ迅速に対応でき
る生産体制を構築し、当社グループの中長期的な成長基盤を強化してまいります。 
 
4．業績への影響 
 
本件による当社連結業績への影響については、今後開示すべき事項が生じた場合には、速やか
にお知らせいたします。 
 
5．完成予想図 
 

 
第 4工場完成予想図（第 3工場に隣接） 

 
 
 

参考：フィリピンにおける既存工場の延床面積 

 第 1工場：8,951㎡ 第 2工場：6,408㎡ 第 3工場：7,484㎡ 
 
2022年 9月発表 土地取得に関するお知らせ 
https://www.yamaichi.co.jp/news/notice-on-acquisition-of-land-in-the-philippines/ 
 
2023年 2月発表 フィリピンにおける生産工場建設に関するお知らせ（第 3工場） 
https://www.yamaichi.co.jp/news/philippine3rdfactory/ 
 

以上 

https://www.yamaichi.co.jp/news/philippine3rdfactory/

